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Název subjektu: České vysoké učení technické v Praze

IČO: 68407700

Datová schránka: p83j9ee

Adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 16000 Praha 6, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Výroba chipů v technologii X-FAB SOI CMOS 180nm v rámci plnění 

projektu Operačního programu EU - Centrum pokročilých aplikovaných 

přírodních věd CAAS (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778)

Datum uzavření: 30.08.2021

Číslo smlouvy / č. jednací: OBV-1410210213

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Hodnota v cizí měně: 33 516,00 EUR



Smluvní strany:

Název: IMEC.vzw

IČO:

Datová schránka:

Adresa: Kapeldreef 75, LEUVEN, BEL

Útvar / Odbor / Org. složka:
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